CESKA TECHNICKA NORMA

ICS 01.100.25; 31.080.01; 31.240 Cervenec 2010

Rozmérova normalizace polovodi¢ovych soucastek - CSN

Cast 6: VSeobecna pravidla pro pfipravu EN 60191-6
vykresi pouzder polovodi¢ovych souc¢astek ed. 2

pro povrchovou montaz 35 8791

idt IEC 60191-6:2009

Mechanical standardization of semiconductor devices -
Part 6: General rules for the preparation of outline drawings of surface mounted semiconductor device
packages

Normalisation mécanique des dispositifs a semi-conducteurs -
Partie 6: Regles générales pour la préparation des dessins d'encombrement des boitiers pour
dispositifs a semi-conducteurs pour montage en surface

Mechanische Normung von Halbleiterbauelementen -
Teil 6: Allgemeine Regeln fur die Erstellung von Gehausezeichnungen von SMD-Halbleitergehausen

Tato norma prejima anglickou verzi evropské normy EN 60191-6:2009. Ma stejny status jako oficialni
verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 60191-6:2009. It has the
same status as the official version.

Nahrazeni predchozich norem

S Géinnosti od 2012-12-01 se nahrazuje CSN EN 60191-6 (35 8791) z Eervence 2005, ktera do
uvedeného data plati soubézné s touto normou.

Anotace obsahu

Tato norma obsahuje obecna pravidla pro pripravu vykresd polovodi¢ovych sou¢astek pro povrchovou
montaz. Nahrazuje IEC 60191-1 a IEC 60191-3. Pokryva vSechny typy diskrétnich polovodi¢ovych
soucastek pro povrchovou montaz s po¢tem vyvodd vyssim nebo rovnym 8 a rovnéz integrované
obvody v provedeni E podle kapitoly 3

ZzIEC 60191-4.

Narodni pfedmluva
Upozornéni na pouzivani této normy

Soub&Zné s touto normou se mize do 2012-12-01 pouzivat dosud platnd CSN EN 60191-6 (35 8791)



z Cervence 2005, v souladu s predmluvou k EN 60191-6:2009.

Zmény proti predchozim normam

- pfedmét normy je zménén tak, aby zahrnoval vSechny diskrétni polovodi¢ové soucastky pro povrchovou
montéaz s po¢tem vyvodd vy$sim nebo rovnému 8;

- edi¢ni zmény na nékolika strankach; a

- technickd Uprava vzhledem k pouzdru typu ball grid array (BGA), zejména k jejich geometrickému formatu
kresleni (dva typy pouzder BGA budou unifikovany jako jeden typ jako vysledek této revize).

Informace o citovanych normativnich dokumentech

I[EC 60191-1:2007 zavedena v CSN EN 60191-1:2008 (35 8791) Rozmérova normalizace
polovodi¢ovych sou¢astek - Cast 1: Vdeobecnd pravidla pro pfipravu vykrest pouzder diskrétnich
soucastek (idt EN 60191-1:2007)

IEC 60191-4:1999 zavedena v CSN EN 60191-4:2000 (35 8791) Rozmé&rovéa normalizace
polovoditovych soucéastek - Cast 4: Kédovaci systém a roztfidéni podle tvarl pro pouzdra
polovodicovych soucastek (idt EN 60191-4:1999)

ISO 1101:2004 zavedena v CSN EN I1SO 1101:2006 (01 4120) Geometrické specifikace vyrobkd
(GPS) - Geometrické tolerovani - Tolerance tvaru, orientace, umisténi a hazeni (idt EN 1SO 1101:2005)

Vypracovani normy

Zpracovatel: VUT FEKT Brno, ICO: 00216305

Technicka normalizaCni komise: TNK 102 Soucastky a materialy pro elektroniku a elektrotechniku
Pracovnik Ufadu pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkudebnictvi: Ing. Jan Kfivka

Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN v anglickém jazyce.



